
Características

Kit de comunicaciones para conexión de dispositivos externos a través de red essernet.
Compuesto por caja, interface de comunicación serie RS232, placa de módulo conversor 232/v24,
módulo de placa interface serie de comunicaciones EDP.
Requiere Módulo de comunicaciones de red, 784840.10 o 784841.10 según el tipo de red
essernet. Forma el interface de comunicaciones de la red essernet con dispositivos de gestión
como el software gráfico TG o el sistema de Evacuación de ememergencia (VAS) Variodyn,
proporcionando una salida de protocolo vía RS-232.
Precisa: Micromódulo de red essernet 62,5kBd 784840.10 ó Micromódulo de red essernet
500kBd 784841.10, según la red de centrales a la que se conecte.

- Tensión de funcionamiento: 10,5 a 28Vdc.
- Consumo en reposo: 60mA aprox. a 12Vdc.
- Temperatura de funcionamiento: -5ºC a 50ºC Para la caja.
- Índice de protección: IP31.
- Carcasa: ABS.
- Color: blanco, similar a RAL 9003 y frontal azul similar a RAL 5003.
- Dimensiones: 270x221x71mm.

El equipo se suministra con:

- Caja de montaje superficial 788606.

- Interface essernet /serie EDP 784856.

- Interface bidireccional RS232/V24 772386.
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